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Slovni vyjadfeni oponenta prace a otdzky na autora prace

Predlozena diplomova prace s nazvem ,,Inovace systému Ball-And-Socket pro radialni naklapéci loziska*
se zabyva aktudlnim tématem zatazenym do problematiky technologi¢nosti konstrukce.

V uvodnich teoretickych ¢astech prace se autor vénuje popisu a vysvétleni zakladnich pojmi a principii
systému BaS u radidlnich naklapécich hydrodynamickych lozisek. Popisuje soucasné feSenim.

Dalsi ¢asti prace se autor zabyva moznostmi, jak dany systém inovovat predevsim v oblasti hlavni funkce
tzv. koule-koule, tedy snizenim koeficientu tfeni a tim niZzeni hodnot tzv. bodu zvratu. V ptipadé
dosazenim nizSich hodnoty uvedenych parametrii by mohlo byt docileno stabiln€j$iho chodu daného
hydrodynamického loziska a dalSiho snizeni provoznich ztrat energetickych zatfizeni.

V hlavni ¢asti prace autor navrhuje inovaci v podobé povrchovych tprav elementu Ball (vnéjsi koule),
povlaky na bazi Cr, Ni a PEEK. Zabyva se zplisobem naneseni a nasledného obrobeni jednotlivych
navrzenych variant. A také jejich experimentalnim otestovani pii méteni tzv. bodu zvratu. V zavéru prace
autor porovnava varianty na zaklad¢ vysled experimentu a stanovuje doporuceni pro praktické nasazeni
vitézné varianty do produktové fady zadavatele.

Predlozena diplomova péce je zpracovana komplexné, systematicky, ma sluSnou uroven, pouze je Skoda Ze
se autor nevyvaroval fady formula¢nich neptesnosti.

Otéazky oponenta:
1. Cim si vysvétlujete, Ze se experimentalné nepotvrdilo, Ze povlaky na bazi Ni a Cr by méli mit
niz8i bod zvratu?

2. Po ekonomické strance: jaky procentudlni podil ma systém BaS na cené celého loziska v
kontrastu, ze varianta PEEK je draZz$i oproti souCasné varianté¢ BaS o ca 18%?
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